POLIKLORLU BIiFENIL VE POLIKLORLU TERFENILLERIN KONTROLU HAKKINDA
YONETMELIK

BIRINCi BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak, Tanimlar ve Genel ilkeler

Amag

MADDE 1 — (1) Bu Yonetmeligin amacy; kullanilmig poliklorlu bifenil (PCB) ve poliklorlu bifenil igeren madde ve ekipmanlarn ¢gevre ve insan sagligma zarar
vermeden tamamen ortadan kaldirlmasnin saglanmasma yonelik idari ve teknik usul ve esaslari diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yonetmelik, kullanilmis poliklorlu bifenil (PCB) ve poliklorlu bifenil igeren madde ve ekipmanlarin envanterinin hazirlanmasmi, gegici
depolanmasmi, tagsmmasni, armdirlmasini ve bertaraf edilmesini, ithalat ve ihracata iliskin sinirlamalan ve yiikiimliiliikleri, alinacak 6nlemleri, yapilacak denetimleri ve
tabi olunacak hukuki ve cezai sorumluluklari kapsar.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Yonetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayih Cevre Kanununun 3 iincii maddesinin birinci fikrasmin (g) bendji, 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile
1/5/2003 tarihli ve 4856 sayih Cevre ve Orman Bakanligi Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fikrasmm (p) ve (s) bentleri hiikiimlerine
dayanilarak hazirlanmstir.

Tammlar

MADDE4 — (1) Bu Yonetmelikte gecen;

a) Arndirma: PCB ile kirlenmis sivi, ekipman ve her tiirli malzemenin giivenli kosullar altimda yeniden kullanilmasmni, geri doniigtimiinii ya da bertarafin
miimkiin kilan tiimiglemler ile PCB’li ekipmanlardaki sivilarm, PCB igermeyen uygun sivilarla degistirilmesini,

b) Bakanlik: Cevre ve Orman Bakanligmns,

¢) Bertaraf: Ek-6’da belirtilen D8, D9, D10, D12 ve D15 bertaraf yontemlerinden bir veya bir kag1 ile PCB’lerin zararsiz hale getirilmesi islemlerini,

¢) Elinde bulunduranlar: Kullanilmus poliklorlu bifenil (PCB) ve poliklorlu bifenil igeren madde ve ekipmani elinde bulunduran gergek veya tiizel kisileri,

d) Kullanilnug PCB: Atik hdline doniigmiis her tiirlii PCB’yi,

e) Poliklorlu bifenil (PCB);

1) Poliklorlu terfenil (PCT),

2) Monometil-tetra-kloro-difenil metani, monometil-dikloro-difenil metani veya monometil-dibromo-difenil metani,

3) 50 ppm’den daha fazla miktarda; poliklorlu bifenil (PCB), poliklorlu terfenil (PCT), monometil-tetra-kloro-difenil metani, monometil-dikloro-difenil metani veya
monometil-dibromo-difenil metani igeren karigm,

f) PCB igeren ekipman: Heniiz arndirma islemine tabi tutulmams PCB igeren veya 6nceden igermis ve Ek-4’te belirtilen her tiirlii ekipman ile aksi ispatlanmadikga
PCB igerme ihtimali bulunan ekipmani,

g)(H(:RG-30/3/2010-27537)(1) Cevre lisanst: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayili Resmi Gazete’de yaymlanan Cevre Kanununca Almmasi Gereken izin ve
Lisanslar Hakkinda Yonetmelikte diizenlenen lisansi,

ifade etmektedir.

Genel ilkeler

MADDES — (1) PCB’lerin yonetimine iligkin ilkeler sunlardir:

a) Kullanilmig PCB ve PCB igeren madde ve ekipmanlari elinde bulunduranlar, ¢gevre ve insan saghgmm korunmas1 i¢in her tiirlii 6nlemi almakla ytukiimliidiir.

b) Kullanimig PCB, PCB ve PCB igeren ekipman ithalat1 yasakti. Bunlarn ihracat islemlerinde, 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayih Resmi Gazete’de yaymlanan
Tehlikeli Atiklarn Kontrolii Yonetmeligi hiikiimleri uygulanir.

c) PCB’lerin iiretimi ve ithalat1 yasakti. Ancak, bilimsel deneyler, laboratuvar analiz ve 6lgmelerinde referans standart olarak kullanimlan bu yasaklama
disindadir.

¢) 12 nci maddeye tabi madde ve ekipmanlarm en ge¢ 2025 yih sonuna kadar armdiriimas1 ve/veya bertaraf edilmesi zorunludur.

d) Yeniden kullanmak amaciyla herhangi bir maddeden PCB’nin tekrar elde edilmesi yasaktir.

e) Bu Yonetmeligin 12 nci maddesine gore envantere tabi olmayan PCB igeren ekipmanlar ya da diger ekipmanlardaki PCB’li parcalar (Degisik ibare:RG-

30/3/2010-27537) (D cevre lisansh tehlikeli atik bertaraf tesislerinde bertaraf edilir.

) PCB’lerin gemilerde yakilarak bertaraf edilmesi (D11) yasaktir.

g) Ek-4’te belirtilen madde ve ekipmanlarmn ireticileri, iirlin bilgisi agiklamalarmda "PCB igermez" ibaresine yer vermekle ytikiimltidir.

g) Izolasyon sivilar eksilmis olan transformatérlerin, PCB igeren izolasyon maddeleriyle tekrar doldurulmasi yasaktrr. flave edilecek veya yenilenecek svilarm,
15 inci maddenin birinci fikrasmm (b) bendinde belirtilen 6zellikleri tagimasi gerekir.

h) PCB iceren transformatorlerin iyi ¢ahsma diizeninde ve sizdrmaz olmasi kosuluyla, bu Yonetmelige gére armdmnlincaya, servis digma alinincaya ve/veya
bertaraf edilinceye kadar, igerdikleri PCB’nin teknik sartlar saglamasi veya dielektrik kalitesine iliskin 6zelliklerin saglanmas1 amaciyla bakimlarma devam edilebilir.
Ancak, i¢ aksamu hasar gérmiis PCB’li trans formatrlerin onarmu yapilamaz, bunlarm dogrudan bertarafi saglanir.

1) PCB’lerin yonetiminden kaynaklanan her tiirlii ¢evresel zararmn giderilmesi i¢in yapilan harcamalar "kirleten dder" prensibine gore kirlilige neden olan gercek
veya tiizel kisiler tarafindan karsilaniz Sorumlularn ¢evresel zaran durdurmak, gidermek ve azaltmak i¢in gerekli onlemleri almamasi veya bu 6nlemlerin yetkili
makamlarca dogrudan almmasi nedeniyle kanmu kurum ve kuruluslarinca yapilan harcamalar 6183 sayih Amme Alacaklarnin Tahsil Usulii Hakkinda Kanun hitkiimlerine
gore sorumlu olanlardan tahsil edilir.

IKINCI BOLUM
Gorev, Yetki ve Yiikiimliiliikler

Bakanhigin gorev ve yetkileri

MADDE 6 — (1) Bakanlik;

a) Bu Yonetmeligin uygulanmasma yonelik yeni sistem ve teknolojilerin uygulanmasinda ulusal ve uluslararasi igbirligi ve koordinasyonu saglamakla,

b) PCB envanterini olusturarak, kayit altma alman kullanilmuis PCB ve PCB i¢eren madde ve ekipmanlardaki degisimleri takip etmek ve envanter bilgilerini
giincellemekle,

¢) Tlgili kuruluslarla mutabakat halinde kullanilmis PCB ve PCB iceren madde ve ekipmanlarm 2025 yili sonuna kadar arindirilmasi veya bertarafinin saglanmasi
i¢in gerekli azaltma plan ve programlarini yapmakla,

¢) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) M Arndirma ve/veya bertaraf konulu ¢evre lisans1 vermekle,

gorevli ve yetkilidir.

il cevre ve orman miidiirliiklerinin gorev ve yetkileri

MADDE 7 — (1) il gevre ve orman miidiirliikleri;

a) Kullanilmig PCB, PCB i¢eren madde ve ekipmanlan elinde bulunduranlar tespit etmek, 12 nci maddeye gore bunlarm PCB Envanter Formuyla (Ek-3) Bakanliga
bildirilmesini saglamakla,

b) Kullanilmis PCB, PCB i¢eren madde ve ekipmanlan elinde bulunduranlarmn, 11 inci maddeye gore etiketleme yapmalarni saglamakla,

¢) 13 tincii maddeye gore tagmma lisans1 vermekle,

¢) Gegici depolama alanlarmm 14 tincii maddeye gore kurulmasmi temin etmekle ve bu alanlari kontrol altinda tutmakla,

d) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) M Cevre lisans1 almus tesisleri denetlemekle,

gorevli ve yetkilidir.

PCB’leri elinde bulunduranlarin yiikiimliiliikleri

MADDE 8 — (1) Kullanilnug PCB, PCB igeren madde ve ekipmanlari elinde bulunduranlar;

a) 12 nci maddeye gore Bakanliga bildirimde bulunmakla ve Bakanliktan envanter kayit numaras1 almakla,



b) Arndirma ve/veya bertaraf igleminden sonra envanter bilgilerindeki degisiklikleri PCB Envanter Formuyla (Ek-3) Bakanliga bildirmekle,
¢) PCB analizlerini 10 uncu maddeye gore yaptumakla,

¢) 11 incimaddeye gore etiketleme yapmakla veya yaptwrmakla,

d) Gegici depolama alanlarmda 14 tincii madde hitkmiinii uygulamakla,

e) 13 tincii maddeye uygun olarak tagima yapmakla,

1) 20, 21 ve 22 nci maddelere gore PCB’li ortamlarda gerekli 6nlemleri almakla,

g) Armdirma ve/veya bertaraf iglemlerini 15 inci ve 16 nci maddelere gore yapmakla veya yaptirmakla,

yiikiimltidiir.

Arindirma yapan veya bertaraf edenin yiikiimliiliikleri

MADDEDY - (1) Arindirma veya bertaraf faaliyetinde bulunanlar;

a) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) () Bakanliktan cevre lisans1 almakla,

b) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) M 1SO 14001 veya esdegeri Cevre Yonetim Sistemini, ¢evre lisans1 alindiktan sonra bir yil iginde kurmakla ve bunu
Bakanliga belgelemekle,

¢) PCB analizlerini 10 uncu maddeye gore yapmakla,

¢) PCB’li ortamlarda 20, 21 ve 22 nci maddelere uymakla,

d) Lisansl araglarla tagmma yapmakla,

¢) Arndirma islemleri sonucu ortaya ¢ikan atiklar1 16 nci maddeye gore bertaraf ettirmekle,

f) Arindinlan veya bertaraf edilen madde ve ekipmanlar hususunda diizenli olarak Bakanliga bilgi vermekle,

yiikiimliidiir.

UCUNCUBOLIM
PCB Analizleri, Etiketleme ve Envanter Hazirlama

PCB analizleri

MADDE 10 — (1) Ekipman ve izolasyon sivilart igindeki PCB igeriginin 6n tespiti yapili. On tespit sonucunun 50 ppm ve iizerinde bulunmas1 durununda,
kantitatif analizler izolasyon sivilarmda TS EN 61619, petrol iiriinleri ve atik yaglarda ise TS EN 12766-1, TS EN 12766-2 ve TS EN 12766-3’e gore akredite olmus veya
Bakanlik¢a yetkilendirilmis laboratuvarlarda yapilir.

Etiketleme

MADDE 11 — (1) PCB analizleri ile 50 ppm ve iizerinde PCB igerdigi belirlenen madde ve ekipmanlar, Ek-1’in (A) boliimiinde, bunlarm bulundugu dig mekanlar
ise (B) boliimiine gore etiketlenir.

(2) 15 inci maddeye gore armdinlacak ekipmanlar her armdirma isleminden sonra Ek-2’de belirtilen armdiriimg ekipman etiketiyle etiketlenir.

(3) Etiketler, en az iki metreden kolaylikla okunabilecek sekilde tasarlanir ve silinmeye dayanikh malzemeden yapilir.

Envanter hazirlama

MADDE12 — (1) 5 dm3 (L) ve daha fazla PCB i¢eren madde ve ekipmanlan elinde bulunduranlar, bunlari, Bakanlik PCB envanterine kayit ettirmekle ytikiimitidir.

(2) Kapasitor setlerinde 5 dm3 (L) esik degeri hesab, seti olusturan her bir kapasitoriin PCB’li kisimlarinm hacimleri toplanarak yapilir.

(3) Envantere tabi olan madde ve ekipman beyanlarmda, PCB Envanter Formunun (Ek-3) kullanilmasi zorunludur.

DORDUNCUBOLIM
Tasima ve Gecici Depolama

Tasima

MADDE 13 — (1) Kullanilmus PCB ve PCB iceren madde ve ekipmanlarm tasmmasmda 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayih Resmi Gazete’de yaymmlanan Tehlikeli
Atiklarm Kontrolii Yonetmeliginin tasimaya ilisgkin hiikiimleri uygulan. Tasmma esnasmda PCB ile kirlenmis her tiirlii malzemeye tehlikeli atik muamelesi yapilir ve
bertarafi saglanit Zorunlu bir durum yoksa ekipmanlardaki sivi kisim bosaltilmadan tasmma yapili. Zorunlu durumlarda bosaltilan sivilar ¢arpma ve darbelere karsi
onlem almak amaciyla palet lizerine yerlestirilmis konteynerlerle tasmir. Araglarm kapah kasa olmas1 ve PCB’lerin temizlenmesi i¢in ihtiya¢ duyulan arag, gereg ve
kimyasaln aragta bulundurulmas1 gerekir.

Gecici depolama

MADDE 14 — (1) Hizimet digma alman madde ve ekipman zemin gegirimsizligi saglannus, kapah ve havalandirma imkani bulunan tesis i¢inde belirlenmis alanlarda
gegici (D15) olarak depolanabilir.

(2) Sizdrma riski bulunan ekipmanlarm, sivi kismu bosaltildiktan sonra gegici depolamasi yapili Sivilarm aktarildigi konteynerler, Ek-1’in (A) bokimiinde
bulunan etiket 6megine gore isaretlenerek en kisa zamanda bertarafi saglani. Gegici depolamaya alman ekipman ve maddelere iligkin bilgiler, PCB Envanter Formuyla
(Ek-3) Bakanliga bildirilir.

BESINCIi BOLUM
Arindirma ve Bertaraf

Armdirma

MADDE15 — (1) 500 ppmve tizerinde PCB i¢eren trans formatorler agagidaki kosullara uygun olarak armdirilir.

a) Armdirmanm amaci, PCB diizeyini 500 ppm’in altmna, eger miimkiin ise 50 ppm’in altma dugtirmektir.

b) PCB igermeyen degistirme sivilarmm ¢evre ve insan saghgi agismdan daha azriskli olanlar trans formatorlerde kullanilir.

¢) Transformatérlerde yapilacak sivi degistirme islemi, bir defada tamamen armdirma saglanacak ve daha sonra PCB bertarafi gerektirmeyecek sekilde yapilr.

¢) Armdirma yapildiktan sonra trans formator etiketleri yeni bilgileri igerecek sekilde 11 inci maddenin ikinci fikras1 hitkmiine gore degistirilir.

(2) Izolasyon sivilart 50 ppm-500 ppm arasinda PCB igeren transformatorler, birinci fikranmn (b) ve (c) bentlerine uygun olarak armdirihr ya da verimli kullanim
Omiirleri sonunda bertaraf edilir. Verimli kullanim 6mrii 5 inci maddenin birinci fikrasinin (¢) bendinde belirtilen siireyi asabilecek olan transformatérler igin siire uzatmm
Bakanlikca degerlendirilir.

(3) Trans formatérler digindaki diger ekipmanlara uygulanacak armdirma iglemleri, Bakanligin uygun goriisii alinarak yapilr.

(4) Kagat, tahta, karton gibi PCB emici malzemeler harig, armdirma isleminden sonra PCB diizeyi 50 ppm degerinin altma digiiriilen metal, porselen, sa¢ levha ve
diger maddelerin geri kazanin yapilabilir. Buna iligkin belgelendirme esaslart armdirma lisans1 kapsaminda belirlenir.

(5) (Ek:RG-30/3/2010-27537) (D PCB arindirma tiniteleri bakim, onarim ve {iretim tesisleri biinyesinde de kurulabilir. Bu durumda armdirma i¢in tesis sahasmda
ayr bir boliimolusturulur. Arndirma tesis ve tiniteleri asagidaki fiziksel sartlar tagtyacak sekilde kurulur ve isletilir:

a) Kapali calisma ortam,

b) Zemin gecirmezligi saglanmus,
¢) Ekipman gegici deposu,

¢) PCB tanklari,

d) Yangin tertibati,

e) Vakumlu veya elle sivi bosaltma sistemi,



) Aktif karbon filtre,

g) Emici (absorbent) maddeler,

&) Ekipman solvent yikama tinitesi,
h) Yikama s1vis1 tanklari,

1) PCB tayini i¢in uygun laboratuar.

(6) (Bk:RG-30/3/2010-27537) M Arndima isleminden sonra bertaraf ettirilen ve/veya geri kazanim saglanan madde ve atiklarm miktan kiitle denge tablolart
olusturularak Bakanliga bildirilir.

Bertaraf

MADDE 16 — (1) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) () Ex-4’te belirtilen madde ve ekipmanlar ile PCB’yle kirlenmis temizleme sivilari, kdgit, tahta, plastik, tekstil
pargalar, koruyucu giysi ve ekipman, toprak, insaat ve hafriyat atiklari gibi 50 ppm ve tizerinde PCB igeren sivi, kat1 ve macunumsu tiim maddeler, ekipman ve atiklar
cevre lisansh tesislerde bertaraf edilir.

(2) PCB igeren yaglarn geri kazanim ve bertarafinda 21/1/2004 tarihli ve 25353 sayilh Resmi Gazete’de yaymmlanan Atik Yaglarm Kontrolii Yonetmeliginde
belirlenen esaslar uygulanir.

(3) PCB’nin D10 yontemiyle yakilarak bertaraf edilmesinde Tehlikeli Atiklarm Kontrolii Yonetmeliginde belirlenmis olan teknik standartlara uyulmasi zorunludur.
Yakmayla (D10) saglanan giivenli bertaraf standartlarmmn ve mevcut en iyi teknolojilerin gerekliliklerinin yerine getirilmesi kosuluyla, PCB’lerin bertarafi i¢in biyolojik
veya fiziksel/kimyasal ilemler gibi, yakma dig1 yontemler de uygulanabilir.

(4) (Ek:RG-30/3/2010-27537) (1) Bertaraf tesislerinin kapatilmasma iligkin hususlarda Tehlikeli Atiklarm Kontrolii Yonetmeligi hiikiimleri uygulanir.

ALTINCI BOLUM
(Degisik boliim bashgi:RG-30/3/2010-27537) (D
Cewre Lisans1 Alinmasi

Cevwre lisansi
MADDE 17 — (Bashgyla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) ()

(1) PCB igeren ekipmanlarm arndirmasmi ve/veya bertarafini yapacak gergek veya tiizel kigiler bakanliktan ¢evre lisans1 almakla yiikiimliidiirler. Cevre lisans1
almmas1 islemlerinde Cevre Kanununca Alnmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkmda Yonetmelik hiikiimleri uygulanir. S6zkonusu Yonetmeligin Ek-3 C sinde yer alan
Teknik Uygunluk Raporunun icerigi, bu Yonetmelik kapsamnda Bakanlik¢a belirlenir.

Bertaraf lisans1

MADDE 18 — (Miilga:RG-30/3/2010-27537) 1)
Lisans iptali
MADDE 19 — (Miilga:RG-30/3/2010-27537) 1)

YEDINCi BOLUM
PCB’ye Kars1 Almacak Onlemler

Calisma ortaminda alinacak onlemler

MADDE20 — (1) PCB’li ortamda asagida belirtilen genel 6nlemler almir.

a) PCB ile istigal eden personelin koruyucu giysileri ve solunum maskelerinin malzeme ve 6zellikleri igin 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayih Resmi Gazete’de
yayimlanan Kisisel Koruyucu Donanimlarin Isyerlerinde Kullaniimas1 Hakkinda Yonetmelik hiikiimleri uygulanir.

b) Calisanlar, PCB bulasnus elbiselerle isyerini terk edemez. Kullanimsiiresi dolan is elbiselerine tehlikeli atik muamelesi uygulanir.

¢) Bu ortamlarda yiyecek bulundurmak, yemek yemek, sigara igmek yasaktir. Bunlar i¢in tesis i¢inde uygun yerler olusturulur.

¢) Calisanlar, ortamdisma ¢ikarken viicut temizliklerini 6nce sabunlu su ile sonra bol su ile durulama yaparak gergeklestirir.

d) Kapah ¢aligma ortamu ve depolar etkin bir bicimde havalandirihr.

e) Calisma ortanu ve depolarda, kullanilmug PCB igeren kaplarm ve ekipmanlarm kapak ve vana gibi PCB ¢ikis noktalari kapali tutulur.

) Kullanilmig PCB ve PCB igeren ekipman ve maddeler boya, plastik, tahta, ¢oziicii, kgt gibi yanicy, kimyasal yiikseltgen ve indirgen maddelerle ayn1 yerde
bulundurulmaz ve depolanmaz.

g) Tiim ekipman, en azindan haftada bir kez goz ile kontrol edilir. Sivi kagagmm olup olmadigma bakili. Kontrol sonuglari, zamani ve gozlemler kontrol defterine
kaydedilir.

§) PCB bulunan yerlerde kapilar ve dig mekanlar Ek-1"in (B) bendine gére isaretlenir.

h) Isletme sahasma giris ve gikislar kontrol altinda tutulur.

1) Personelin, kullanilmig PCB ve PCB igeren maddeler ve ekipmanlarla iglem konusunda yeterli bilgiye sahip olmas1 ve bu amagla hizmet i¢i egitimlere katilmas1
saglanir.

i) Her tiirlii riskin 6nlenmesi ig¢in " Acil Durum Plan1" hazirlanir.

j) Bakimve kaza durumlarinda nedenler, sonuglar ve tedbirler ariza bakim defterine kayt edilir.

Sizint1 ve kirlenmelerde alinacak énlemler

MADDE21 — (1) Siznt1 ve kirlenmeler i¢in asagidaki 6nlemler alinir.

a) Sizintiya sebep olan ariza giderilir.

b) PCBiile kirlenmis bolgeler 12 saat iginde temizlenir.

¢) Kirlenen bolgeler iki asamali olarak temizlenir. ik asamada kaba temizlik, emici (absorbent) maddelerle yapilir. Bunu takiben yikama ve durulama islemleri
gergeklestirilir. Temizleme sonrasinda zeminde ve ortamhavasmda PCB tayinleri yapilir.

¢) Islem tamamlanincaya kadar insan ve gevreye bulagmasini 6nlemek amaciyla dékiilen PCB uygun yontemlerle toplanir ve toplanan PCB ve temizleme islemi
sirasinda kullanilan malzemelere tehlikeli atik muamelesi uygulanir.

d) Tesis icinde meydana gelebilecek dokiintii ve sizmtilart 6nlemek amaciyla yeterli miktarda emici malzeme (absorbent) bulundurulur ve bu malzemeler tesis
i¢inde uygun noktalarda kolaylikla kullanim saglanacak sekilde depolanir. Kullanilmig emici malzemelere tehlikeli atik muamelesiuygulanir.

Yangina karsi alinacak énlemler

MADDE 22 — (1) Yangina kars1 agagidaki tedbirler alnir.

a) Isletme sahasmnda etkin yangmn sondiirme, havalandirma ve paratoner donanmlar bulundurulur.

b) PCB igeren ekipmanlarin ve depolama sahalarmin yakininda yangmn sndiirme teghizati ve paratoner donanimlart bulundurulur.

¢) Yangmn sondiirme sistemi belirli araliklarla test edilir ve kontrol defterine islenir.

¢) Yangmn aninda yetkili makamlara aninda bilgi ulastirilmas1 i¢in bir personel dnceden gorevlendirilir. Buna iliskin duyuru isletmeye yapilir.

d) Tesiste, yangmna kars1 kopiiklii yangmn séndiirme ve sulu tank sogutma sistemleri bulundurulur. Gorevli personel, yangmla ilgili hizmet i¢i egitime tabi
tutularak, bu tiir yanginlarda olusabilecek gazlarin ve diger atiklarin riskleri konusunda bilgilendirilir.



¢) Yangmn sondiirme ekipleri, maske ve koruyucu giysi kullanir.

f) Yangmn alaninda PCB’nin ve 6zellikle de tamamiyla yanmanus maddelerin ¢evre sularina karismasmi engelleyici onlemler alinir. Donanimin etrafinda bulunan
tiimyer drenajlar bloke edilir. Yangm sondiirme ve temizleme sirasinda kullanilan sular kontrol altina alinarak bu sulara tehlikeli atik muamelesi uygulanir.

g) Yangm sondiiriildiikten sonra o bélgenin etrafi ¢evrilerek giris ¢ikislar kontrol altinda tutulur ve is bulagsms her sey (koruyucu giysiler, yangin séndiirme
sistemi ve benzerleri) gecici depoda veya giivenli bir odada muhafaza altma alnarak tehlikeli atik muamelesi uygulanir.

&) Kapali ortamlarda yangin ¢ikmas1 durumunda, yangm sondiirme isleminden sonra yeterli sekilde havalandirma saglanir.

h) Herhangi bir yangmn durumunda itfaiye ve yerel yonetimler bilgilendirilir.

SEKIZINCi BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler
Yonetmelige aykirihik
MADDE 23 — (1) Bu Yonetmelige aykirilik halinde, 2872 sayili Cevre Kanununun 15 inci maddesi ile 20 nci maddesinin birinci fikrasnm (g), (v), (t), (u) ve (v)
bentleri ve anilan Kanunun 23 {incii maddesi dogrultusunda yaptirmlar uygulanir.

Diizenleme yetkisi

MADDE 24 — (1) Aksine hiikiim bulunmadig1 hallerde Bakanlik, bu Yonetmeligin uygulanmasini saglamak tizere her tiirlii diizenlemeyi yapmakla yetkilidir.
Yiiriirlikk

MADDE 25 — (1) Bu Yonetmelik yaymn tarihinde yiiriirlige girer.

Yiiriitme

MADDE 26 — (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerini Cevre ve Orman Bakan1 yiiritiir.

Ekleri gérmek icin tiklaymiz

(1) : Bu degisiklik 1/4/2010 tarihinde yiiriirliige girer.
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